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摘要 惯性传感器是一种用于检测被测物体惯性力，进而测量其加速度、角速度及相应运动状态变化的传感器。MEMS惯性传感器具备体积尺寸小
型化、微电子高度集成、可高精度批量制造等MEMS器件的优点，被广泛应用于航空航天、石油化工、汽车、船舶、消费电子、医疗等领
域。受益于中国消费电子和汽车智能化的快速发展，2014-2018年，中国MEMS惯性传感器行业市场规模（按销售额统计）由55.2亿元增长至
73.5亿元，年复合增长率为7.4%。随着5G带来的智能手机市场回暖、新型消费电子渗透率的进一步提升以及汽车智能化的进一步发展，预计
2023年市场规模将达到102.7亿元。
消费电子为MEMS惯性传感器市场需求的增长提供基础支撑
消费电子当前MEMS惯性传感器的第一大应
用市场，几乎每一类可测量运动状态或受运动状态影响的消费电子产品均搭载了MEMS惯性传感器。伴随5G带来的智能手机更换浪潮、可穿
戴设备市场需求的进一步释放等因素影响，MEMS惯性传感器在消费电子应用领域的的需求将保持平稳增长。
汽车自动驾驶有望成为MEMS
惯性传感器应用市场的关注焦点
尽管汽车摄像头和雷达是实现自动驾驶的关键设备，MEMS惯性传感器仍然发挥重要作用。例如，在极端环
境造成摄像头和雷达难以精确探测外部信息、且GPS无法精准定位的情况下，MEMS惯性传感器作为不受外部环境限制的传感器件，将为汽
车自动驾驶提供短期的动态导航辅助功能。因此，MEMS惯性传感器将作为自动驾驶不可或缺的传感器获得广泛应用。
MEMS惯性传感器集
成度和尺寸不断优化
伴随MEMS封装的发展，MEMS惯性传感器已由平面集成封装发展为三维集成封装。晶圆级芯片封装（WLCSP）和硅
通孔（TSV）等封装工艺及方案的出现为MEMS惯性传感器向三维晶圆级集成封装发展提供可能，传感器的集成度有望进一步提升。 MEMS
惯性传感器的尺寸也在集成度不断提升的背景下不断缩小。
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MEMS惯性传感器

中国MEMS惯性传感器行业定义1.

根据国家标准GB7665-87，传感器是能感受规定的被测量并按照一定规律（数学函数法则）转换成可用信号的器件或装置。惯性传感器是一种用于检测被
测物体惯性力，进而测量其加速度、角速度及相应运动状态变化的传感器。
MEMS惯性传感器是利用MEMS微加工技术和半导体集成电路制造技术制作
而成的惯性传感器，由质量块、弹性元件、敏感元件等机械结构件（传感器芯片）和信号处理电路（ASIC）等部分组成。

中国MEMS惯性传感器行业分类2.

可以根据根据被测物理量，将MEMS惯性传感器分成三类。

中国MEMS惯性传感器行业特征3.

惯性传感组合（IMU）是基于MEMS技术的惯性传感器组合，由加速度计和陀螺仪共同组成，基于加速度计和陀螺仪原理，测量功能全面，可测量空间多
个方向的加速度和角速度。其行业特征包括产品下游应用广泛、中国本土竞争力弱、细分市场差异化。

MEMS惯性传感器发展历程4.

1954年，压阻效应的出现为微型压力传感器的研制提供了理论基础，而60年代Draper实验室对MEMS加速度计的研发工作启动也标志着该行业进入启动期
阶段，在启动期期间，多项革命性的产品出现，为后来的产品提供了原型；经过了40年左右的启动期过渡，美国ADI公司研制出世界上第一款单片集成的
商用陀螺仪ADXRS标志着该行业的高速发展期正式开始，MEMS加速度计不断向着轻量化、高精度、经济化的方向发展。

开始时间：1954 结束时间：1960 阶段：萌芽期
行业大事件：1954年，C.S史密斯发现了压阻效应，为微型压力传感器的研制提供理论基础。该理论的提出标志着MEMS传感器行业萌芽期的开始。195

8年，杰克·基尔比发明了第一块集成电路，加速了MEMS行业创新的步伐
行业影响：压阻效应的发现是惯性传感器发明最核心的理论基础，自1954年之后，在此理论基础上压阻效应的理论不断发展，最终推动MEMS传感器的

出现。杰克基比尔的发明证明了将电子元器件集成到一个晶片上是可行的，在集成电路之前，晶体管之父肖克利发明的晶体管为集成电路的
发展奠定了元件基础

开始时间：1960 结束时间：2000 阶段：启动期
行业大事件：20世纪60年代末，对MEMS加速度计的研究和开发工作开始启动，主要研发单位为美国的Draper实验室、斯坦福大学以及加州大学伯克利

分校。20世纪70年代，综合MEMS工艺与压阻效应，出现了压阻式加速度计。1989年，美国Draper实验室研制出第一台振动式微机电陀螺
仪

行业影响：60年代开始，MEMS加速度计的产品概念被提出，研究工作正式启动，而后在美国Draper实验室的推动下，该行业革命性的产品陆续出现，
同时MEMS加速度计实现商业化。1989年首台振动式微机电陀螺仪的发明为该行业走上高速发展期提供了有力的推动力量

开始时间：2000 结束时间：2022 阶段：高速发展期
行业大事件：2002年，美国ADI公司研制出世界上第一款单片集成的商用陀螺仪ADXRS。2006年，日本兵库大学的K. Maenska报道了一种仅由一个带电

极的锆钛酸铅棱柱体构成的新型的压电振动固态微机械陀螺。2013年，法国电子与信息技术实验室设计出一种采用了横向悬挂设计的3D电
容音叉陀螺。

行业影响：第一款单片集成的商用陀螺仪ADXRS标志着惯性传感器行业进入高速发展期，其产品应用越来越广泛，MEMS加速度计将向着轻量化、高精
度、经济化的方向发展。自21世纪以来，随着集成电路及计算机行业的迅速发展，MEMS加速度计更多应用于汽车安全气囊，而且在手机、
计算机等电子消费产业中发挥越来越重要的作用

中国MEMS惯性传感器产业链分析5.

中国MEMS惯性传感器行业产业链分为三个环节。产业链上游参与主体为传感器设计企业、软件、原材料及设备供应商，产业链中游参与主体是传感器加
工、封装测试企业，纯MEMS晶圆制造企业是MEMS惯性传感器晶圆的主要加工企业，产业链下游参与者为传感器应用解决方案提供商及终端设备系统集
成商等。
MEMS惯性传感器产业链上游传感器设计企业与国际领先企业差距相对较小，软件开发、原材料和设备企业与国际同类企业均存在较大差距；中游环节的
国际MEMS晶圆加工以8英寸晶圆产线为主，中国本土MEMS晶圆产线规格相对落后；消费电子和汽车是MEMS惯性传感器主要终端应用领域，占其应用
市场总产值的70%以上。
总体来说，MEMS惯性传感器产业链条链路较为复杂。上游包含原材料、设计、设计软件等参与方，下游囊括消费电子、汽车、工业、医疗、航天等多个
领域，因此其中游产品的价格将受到多方面因素影响，且其中竞争者众多，国产厂商议价能力不强。

中国MEMS惯性传感器行业规模6.

在2017年-2021年期间，受到消费电子、汽车等市场下行的影响，MEMS传感器行业规模持续走低，至2022年开始，随着智能网联汽车的蓬勃发展，汽车
对MEMS传感器的需求有了显著增加，并且在未来几年都将持续保持增长趋势。
下游应用市场智能手机以及汽车的不良表现也同步影响着MEMS市场的表现。2017年-2019年间可穿戴设备等新型消费电子和汽车ADAS对MEMS惯性传
感器需求增长的贡献不断提升，但同时全球智能手机市场需求增长疲软，智能手机对MEMS惯性传感器市场规模的驱动力减弱，而在2018-2020年期间经
济下行及疫情对乘用车市场的影响也直接导致MEMS传感器的需求量降低。
随着5G带来的智能手机市场回暖、新型消费电子渗透率的提升以及ADAS、自动驾驶等汽车智能化的进一步发展，MEMS惯性传感器生产需求将保持稳定
增长。 头豹预计2023至2026年中国MEMS惯性传感器行业市场规模年复合增长率将达到11.15%，到2026年能够增长至362.58亿元。

中国MEMS惯性传感器2017-2026年行业规模

MEMS惯性传感器行业规模=MEMS传感器汽车领域应用市场规模/MEMS应用于汽车领域占比

头豹研究院

中国MEMS惯性传感器行业政策梳理7.

政策名称：《中国制造2025》 颁布主体：国务院 生效日期：2015-05 影响：8
政策内容：组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器等智能

核心装置，推进工程化和产业化
政策解读：政策旨在指导突破新型传感器等智能核心装置，推进工程化和产业化，实现MEMS工艺、封装和测试技术达到国际领先水平

政策名称：《“十三五”国家科技创新规划》 颁布主体：国务院 生效日期：2016-07 影响：8
政策内容：推动传统制造业转型升级，推进制造业向智能化方向发展，重点研究物联网等领域关键设备制造，推动MEMS传感器自主研发能力
政策解读：政策旨在推动推动MEMS传感器自主研发能力，大力发展云计算、大数据等解决方案以及高端传感器、工控系统、人机交互等软硬件基础产

品

政策名称：《智能汽车关键技术产业化实施方案》 颁布主体：发改委 生效日期：2017-12 影响：5
政策内容：重点研发智能汽车技术，建立智能汽车基础技术体系与数据库，重点加强传感器、车载芯片、中央处理器、车载操作系统、无线通信设备、

以及北斗高精度定位装置等产品开发与产业化
政策解读：政策指出需要重点加强传感器、车载芯片、中央处理器、车载操作系统、无线通信设备、以及北斗高精度定位装置等产品开发与产业化

政策名称：《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划（2018-2020年）》  颁布主体：工信部 生效日期：2017-12  影响：6
政策内容：支持基于微机电系统（MEMS）和互补金属氧化物半导体（CMOS）集成等工艺的新型智能传感器研发，到2020年，MEMS工艺、封装和测

试技术达到国际领先水平 
政策解读：政策旨在推动MEMS传感器自主研发能力提升，旨在实现在2020年，MEMS工艺、封装和测试技术达到国际领先水平

政策名称：《智能传感器产业三年行动指南（2017-2019年）》  颁布主体：工信部 生效日期：2017-11  影响：7
政策内容：鼓励突破硅基MEMS加工技术及其集成工艺技术，推动发展器件级、晶圆级MEMS封装和系统级测试技术，支持企业探索研发新型MEMS传

感器设计技术、制造工艺技术、集成创新与智能化技术
政策解读：政策旨在鼓励突破硅基MEMS加工技术及其集成工艺技术，推动发展器件级、晶圆级MEMS封装和系统级测试技术

中国MEMS惯性传感器市场竞争格局8.

中国MEMS惯性传感器市场竞争集中于民用领域。由于军规级传感器涉及国家战略安全，通常交由符合军用资质的企事业单位设计和制造。军规级传感器
通常成本高昂，尺寸较大、多为非标产品且总需求量较小，市场规模小。
在对传感器成本、尺寸、产能规模等方面均提出较高要求的民用领域，中国本土企业竞争力薄弱。相比Bosch、ST、ADI等国际领先企业，本土企业市场
占有率低、业务规模小、技术积累少、客户资源少、产品可靠性验证机会少。根据在中国MEMS惯性传感器行业从事10年以上研发及销售工作的专家表
示，中国本土MEMS惯性传感器企业与国际企业在技术和业务规模等方面均存在明显差距。在消费级市场和中端工业级市场，国际领先企业占据市场主导
地位。Bosch、ST等头部企业合计占据中国加速度计器市场70%以上份额，占据陀螺仪80%以上份额，占据IMU85%以上份额。从市场集中度角度而言，
加速度计市场CR3大于80%，陀螺仪计市场CR3大于90%，IMU市场CR3大于95%。
随着中国企业的技术研发技术不断提升，未来有望赶超国际水平，但传统应用领域已被国际企业占据，对于中国企业来说，突破当前市场格局现状的关键
在于挖掘新兴市场需求，如物联网、自动驾驶等领域。

X轴名称：企业注册资本 单位：亿元

维度说明：解释：企业注册资本是公司登记机关依法登记的全体股东或发起人实缴或认缴的出资额
选取原因：从事生产经营活动的物质基础，能够体现公司生产经营活动的规模

Y轴名称：研发能力 单位：/

维度说明：解释：主要考量企业的研发人员数量及研发费用支出状况
选取原因：体现企业研发状况，通过该数据可粗略看出企业未来的产品迭代情况及创新活力

α轴名称：产品多样性 单位：/

维度说明：解释：依据企业在该行业中的产品数量进行评估
选取原因：体现企业产品在产业链中的分布情况

中国MEMS惯性传感器行业竞争格局分析从企业注册资本、研发能力、产品多样性几个维度入手。

上市公司速览

MEMS惯性传感器代表企业分析——美新半导体（无锡）有限公司9.

美新半导体（无锡）有限公司

美新半导体（无锡）有限公司融资信息

企业状态 : 存续

注册资本 : 1750万美元

企业总部 : 无锡市

行业 : 批发业

法人 : 卢牮

统一社会信用代码: 91320214718538301Q

企业类型 : 有限责任公司(外国法人独资)

成立时间 : 1999-11-29

经营范围 : 研究开发加工制造集成电路、传感器、传感器模块、惯性导航模块；并提供技术服务；出租自有厂房。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口；有毒化学品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备租赁；办公设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）

品牌名称 : 美新半导体（无锡）有限公司

:

美新半导体（无锡）有限公司竞争优势

1、销售渠道较广：在中国、欧洲和美国设有生产和研发机构，销售网络遍及亚太、欧洲、美洲和非洲等地区

2、生产技术先进：拥有二十多年的MEMS传感器研发及生产技术积累，美新大规模稳定量产的产品有全球独有的热式加速度计、电容式加速
度计、AMR地磁传感器、低功耗霍尔开关和六轴IMU等产品，广泛应用于汽车、工业、医疗、可穿戴、智能家居、消费电子等领域

美新半导体官网、头豹研究院

MEMS惯性传感器代表企业分析——深迪半导体（绍兴）有限公司10.

深迪半导体（绍兴）有限公司

深迪半导体（绍兴）有限公司融资信息

企业状态 : 存续

注册资本 : 1707.2427万美元

企业总部 : 绍兴市

行业 : 研究和试验发展

法人 : BO ZOU

统一社会信用代码: 91310115677881479A

企业类型 : 其他

成立时间 : 2008-08-13

经营范围 : 新型电子元器件、微机械电子传感器的研究、开发、设计；系统集成的设计、调试、维护；计算机软件的研发、制作，销售自产产品；半导
体材料及产品、集成电路、纳米材料、光机电一体化及物联网科技领域内的技术开发、自有技术转让，提供相关的技术咨询和技术服务；计
算机系统集成，计算机、软件及辅助设备（音像、出版物除外）的批发、微机械传感器及新型电子元器件的进出口、佣金代理（拍卖除
外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）。 【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

品牌名称 : 深迪半导体（绍兴）有限公司

:

深迪半导体（绍兴）有限公司竞争优势

1、技术优势：拥有完全自主知识产权的先进的MEMS工艺和集成技术，专注于为消费电子及汽车电子市场设计和生产低成本、高性价比、低
功耗、小尺寸的商用MEMS陀螺仪芯片

2、平台优势：在中国建立了全国第一个大规模MEMS陀螺仪校验和测试基地。与此同时，深迪也铺设了完备的销售渠道并建立了强大的技术
支持队伍

深迪半导体官网、头豹研究院

MEMS惯性传感器代表企业分析——上海矽睿科技股份有限公司11.

上海矽睿科技股份有限公司

上海矽睿科技股份有限公司融资信息

企业状态 : 存续

注册资本 : 170000万人民币

企业总部 : 市辖区

行业 : 专业技术服务业

法人 : 叶峻

统一社会信用代码: 9131000005304658XH

企业类型 : 其他股份有限公司(非上市)

成立时间 : 2012-09-13

经营范围 : 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；集成电路芯片设
计及服务；集成电路设计；半导体分立器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出
口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

品牌名称 : 上海矽睿科技股份有限公司

:

上海矽睿科技股份有限公司竞争优势

1、掌握领先技术：公司产品六轴IMU获“中国半导体创新产品和技术”，“2021年‘物联之星’年度评选之最佳创新产品奖”，"2021年最佳传感器
芯片”殊荣

2、公司业务覆盖面广：公司产品包括多款MEMS传感器，如六轴IMU、加速度计、环境传感器、组合传感器等；磁性传感器芯片，如磁力
计、磁编码器、电流传感器、霍尔传感器等；及汽车与物联网智能模组和系统。应用市场覆盖智能家居、智能穿戴、智能制造，汽车类电
子、物联网、AI等市场

矽睿科技官网、头豹研究院

类型名称 类型说明

加速度传感器 亦称为加速度计，是用于测量物体加速度及位移的传感器，主要根据内部机械结构位移等物理变化，通
过胡克定律和牛顿第二定律推算物体加速度，利用调理芯片将物理变化转为可用信号以收集加速度信
息。根据不同分类方式，加速度计可分为众多种类

角速度传感器 亦称为陀螺仪，是用于测量物体旋转角度和快慢的传感器，基于机械结构内部位移等物理变化及科里奥
利力原理测量旋转物体的科里奥利加速度从而推算角速度，利用调理芯片将物理变化转为可用信号从而
收集角速度数据。陀螺仪也可分为众多种类

惯性传感组合（IMU） 惯性传感组合（IMU）是基于MEMS技术的惯性传感器组合，由加速度计和陀螺仪共同组成，基于加速
度计和陀螺仪原理，测量功能全面，可测量空间多个方向的加速度和角速度

产品下游
应用广泛

消费电子和汽车是MEMS惯性传感器主要终端应用领域

中国MEMS惯性传感器主要应用于解决方案提供商及终端设备系统集成商，该类企业将惯性传感器与其他功能器件集成为模组或系统，
装配于终端电子设备中。具体应用领域还涉及：手机导航、防抖、游戏姿态控制、AR/VR控制、相机防抖、姿态控制、消费级无人机姿
态感知、控制、汽车、航海辅助导航、船舶、列车电子稳定器、矿山隧道、地下铁路、石油勘探等、设备状态监测、汽车自动驾驶、飞机
导航仪自动控制规划路线、导弹、火箭、卫星精确制导、完成姿态和轨道控制

中国本土
竞争力弱

原材料供应商技术和规模稳步提升，但仍落后于国际头部企业

本土企业MEMS陀螺仪设计能力相对薄弱，主流软件的开发商均为国际企业，同时设备供应商多为国际企业，部分高端设备进口受限。
然而，尽管中国晶圆企业起步较晚，本土企业晶圆供应能力远低于日本信越、日本胜高、台湾环球晶圆等全球头部企业，但上海新昇等本
土头部企业生产工艺和规模不断提升，已能提供8英寸及以上尺寸晶圆，MEMS惯性传感器原材料保障能力获得增强

细分市场
差异化

MEMS惯性传感器在不同类型应用市场的发展趋势呈现差异化

针对不同应用领域，MEMS惯性传感器市场已发展成为：（1）以智能手机、可穿戴设备、平板电脑等应用为主的消费级市场；（2）以
汽车、智能制造等应用为主的中端工业级市场；（3）以航空航天等应用为主的高端工业级市场。以上三类细分市场的发展趋势和发展速
度存在差异

上游环节 上游说明 上游参与方

设计 设计企业是将传感器由概念转化为产品的主要推
动者。当前，中国本土MEMS惯性传感器设计
企业在加速度计方面已具备较强研发能力，可设
计具备优异性能参数的高端单轴、二轴、三轴加
速度计，产品不仅可用于手机、可穿戴设备等消
费级加速度计应用领域和汽车惯性导航等中端工
业级领域，还可用于航空航天等高端工业级领
域。由于MEMS陀螺仪技术更加复杂，设计难
度相对加速度计更高，在民用领域，中国本土M
EMS惯性传感器设计企业研发能力相比国际领
先企业较为薄弱，多定位于低端消费级产品应用
领域，在军用领域，中国具备航空航天等领域用
高端MEMS陀螺仪的研制能力，主要原因为，
基于国家战略安全考虑，中国科研事业单位可不
计成本地研制高性能产品

电装（中国）投资有限公司上海分公司、美新半
导体（天津）有限公司、东电化（中国）投资有
限公司、上海矽睿科技股份有限公司

软件 设计软件主要用于对MEMS传感器机械结构进
行有限元分析模拟，如CoventorWare、Ansys、
Solidworks等，集成电路EDA软件用于模拟传感
器信号处理电路，如Cadence、Synopsis等。设
计软件的使用可提高MEMS惯性传感器设计者
的工作效率，为设计者的研发提供基础工具保
障。从国际格局上看，预计在2025年EDA国产
率能达到35%，受到美国的限制，中国发展核心
部件国产化刻不容缓；2020-2025年，中国集成
电路企业新增率为5%左右，整体来说该细分领
域已经进入高质量发展阶段

Coventor、新思科技有限公司

原材料 MEMS惯性传感器的原材料包括硅晶圆、硅靶
材、金属靶材、封装材料等，其中晶圆是制造集
成电路的基础材料，硅晶圆的尺寸和纯度对芯片
加工成本和产品品质造成重要影响。目前，中国
MEMS惯性传感器加工采用的晶圆尺寸包括4英
寸、6英寸和8英寸，晶圆尺寸越大，单位晶圆
材料可产出的芯片数量越多，单位加工成本越
低。6英寸和8英寸是传感器晶圆的主流尺寸。
尽管中国晶圆企业起步较晚，本土企业晶圆供应
能力远低于日本信越、日本胜高、台湾环球晶圆
等全球头部企业，上海新昇等本土头部企业生产
工艺和规模不断提升，已能提供8英寸及以上尺
寸晶圆，MEMS惯性传感器原材料保障能力获
得增强。以市场占比超过50%的消费级MEMS惯
性传感器6轴IMU为例，产品加工费用约0.17美
元/颗（MEMS传感器芯片加工费约0.1美元/颗，
ASIC加工费约0.07美元/颗），产品封装费约0.2
-0.3美元/颗，产品测试费约0.15美元/颗。在ME
MS惯性传感器量产阶段，封装费用是目前MEM
S惯性传感器最主要成本，而加工费可通过规模
化生产效应得以显著摊薄，因此传感器的成本降
低难点主要体现于如何降低封装成本

上海新昇半导体科技有限公司、信越有机硅国际
贸易（上海）有限公司

设备企业 MEMS惯性传感器设备包括光刻机、PVD、CV
D、刻蚀机等加工设备、键合机、划片机等封装
设备和传感器参数测试设备，由于当前中国本土
设备难以满足中高端MEMS惯性传感器生产要
求，设备多为Ulvac、Veeco等欧美日先进设备
供应商提供。此外，基于商业机密等方面考虑，
部分先进的高精度MEMS传感器测试设备进口
中国受限，为中国MEMS惯性传感器产品性能
参数的验证带来不利

爱发科（中国）投资有限公司、维易科精密仪器
国际贸易（上海）有限公司

中游环节 中游说明 中游参与方

加工 晶圆代工企业可分为三类：（1）纯MEMS晶圆
制造企业：仅提供MEMS晶圆加工服务，该类
企业提供代工服务的特点为产品生产批次多，可
为上游各类客户提供MEMS代工服务。纯MEM
S代工的代表性企业包括Micralyne、Tronics和Si
lex（已被中国本土企业耐威科技收购）等；
（2）传统集成电路代工企业：通过调整加工工
艺亦可提供MEMS晶圆加工服务，该类企业产
能规模庞大，多为客户提供规模化加工服务。传
统集成电路代工的代表性企业包括台积电TSM
C、格罗方德、中芯国际SMIC和上海先进ASM
C等；（3）IDM企业：亦提供MEMS晶圆加工
服务，客户一般是与IDM企业自身业务无利益冲
突的企业，因此IDM企业可代工的产品种类较
少，客户资源较少。提供代工的IDM代表性企业
包括博世、意法半导体和士兰微等

Tronics、赛莱克斯微系统科技（北京）有限公
司、Semefab、中芯国际集成电路制造（上海）
有限公司、上海先进半导体制造有限公司

封装测试 MEMS惯性传感器需放置于多轴转台、振动
台、冲击台等设备测试其处于不同外部环境时性
能参数的变化情况。而该外部激励测试完全由M
EMS惯性传感器设计者根据应用场景需求制
定，因此，MEMS惯性传感器设计企业需根据
不同应用场景对产品的测试方案进行针对性设计

江苏长电科技股份有限公司、安靠封装测试（上
海）有限公司、日月光半导体（上海）有限公司
、POWERTECH BUSINESS LIMITED、天水华
天科技股份有限公司

下游环节 下游说明 下游参与方

应用解决方案提供商、终端设备系统集成商 中国MEMS惯性传感器行业产业链的下游参与
主体为传感器应用解决方案提供商及终端设备系
统集成商，该类企业将惯性传感器与其他功能器
件集成为模组或系统，装配于终端电子设备中。
MEMS惯性传感器是测量物体运动状态的重要
器件，集成MEMS惯性传感器的终端电子设备
广泛应用于智能手机、可穿戴、消费级无人机等
消费电子领域、汽车安全系统、ADAS （先进驾
驶辅助系统）、自动驾驶等汽车电子领域和机器
人、工业自动化设备、航空航天等工业领域以及
医疗等领域。消费电子和汽车电子是MEMS惯
性传感器最主要下游应用领域，消费量占比超过
70%

紫光展锐（上海）科技有限公司、联芯科技有限
公司、小米科技有限责任公司、华为投资控股有
限公司、上汽大众汽车有限公司

股票代码 上市公司 总市值 营收规模 同比增长(%) 毛利率(%)

600460 杭州士兰微电子股份有限公司 502.99亿元 200,108.08万元 35.65 31.43

002185 天水华天科技股份有限公司 293.53亿元 300,761.78万元 15.80 17.93

600584 江苏长电科技股份有限公司 587.06亿元 813,834.22万元 21.24 18.91

300667 北京必创科技股份有限公司 36.41亿元 16,026.85万元 1.02 36.98

603266 宁波天龙电子股份有限公司 28.22亿元 31,478.60万元 14.05 21.46

688286 苏州敏芯微电子技术股份有限公司 31.35亿元 7,399.70万元 -15.82 31.32

300456 北京赛微电子股份有限公司 114.03亿元 17,323.72万元 -13.12 34.43

财务指标

融资时间 披露时间 投资企业 金额 轮次 投资比例 估值

2021-12-27 西子联合，沃赋创
投

未披露 F轮

2021-08-18 哈勃投资，华控基
金

1.2亿人民币 E轮

2021-04-16 惠友投资 未披露 D轮

2018-01-01 徽瑾创投 未披露 Pre-D轮

2016-06-14 张江火炬创投 未披露 C+轮

2015-12-18 浙大联创投资，中
芯聚源，瑞领资本

超2亿人民币 C轮

2014-07-31 金浦投资，复聚投
资，张江科投，冠
智达顾问，盈富泰
克

未披露 Pre-C轮

2012-12-30 赛伯乐投资 未披露 B+轮

2011-01-01 深创投 2000万人民币 B轮

2010-03-01 海通创意资本 未披露 A+轮

2009-07-30 DFJ德丰杰中国基
金

未披露 A轮

2008-08-31 架桥资本 数百万人民币 天使轮

融资时间 披露时间 投资企业 金额 轮次 投资比例 估值

2021-02-19 朗玛峰创投，开翼
资本，云锋基金，
小米长江产业基
金，兴橙资本，上
凯创投，华胥基
金，盈科资本，智
路资本，上海信
投，国科嘉和，屹
唐华创，微技术工
研院，张江火炬创
投，海望知识产权
基金，优势资本，
珂玺资本，盛万投
资，上海航空产业
基金

未披露 Pre-IPO 超40亿人民币

2020-09-01 临空启航，三行资
本，润城城市投资

未披露 B++轮

2020-04-02 华登国际，久有基
金，联新资本，金
浦投资，君宸达资
本，润城集团，临
港科创投

3.5亿人民币 B+轮

2018-10-19 上海联和投资，超
越摩尔资本，国投
创业，临空启航

数千万人民币 B轮

2018-02-02 新微资本，精确资
本

未披露 A++轮

2017-06-14 上海新微科技 未披露 A+轮

2014-05-23 上海联和投资，新
微资本，华虹宏
力，上海微系统

数千万人民币 A轮


